Tallinna Tehnikakdrgkool ja OU Watercom

vastavalt koostodlepingu nr 4-10/941 punktile 3.1.

Stipendiumikonkursi detailne ajakava:

Kuupdev vastavalt digitaalse allkirjastamise pdevale

1. Stipendiumikonkurss kuulutatakse valja 07. septembril 2023 Tallinna
Tehnikakdrgkooli kodulehel ja teistes voimalikes infokanalites.

2. Ulidpilased saavad kandideerida kuni 07. oktoobrini 2023 ja dokumendid esitada e-
posti aadressil: kaidi.laks@tktk.ee

3. Paérast koostoolepingu nr. nr 4-10/941 lisas 1 satestatud korras stipendiumi
kandidaatide registreerimist esitab Tallinna Tehnikakdrgkooli ehitusinstituut
vastavate kandidaatide nimekirja koos Lepingu lisas 1 ndutud dokumentatsiooniga
stipendiumi rahastajale OU Watercom hiljemalt 12. oktoobriks 2023 e-posti aadressil:
stipendium@tvesi.ee

4. 13. oktoober kuni 01. november 2023 toimub stipendiumi valjaandja poolt
stipendiaatide valja valimine.

5. OU Watercom teavitab Tallinna Tehnikak&rgkooli (kaidi.laks@tktk.ee) oma otsusest
stipendiumisaaja osas hiljemalt 20 (kahekiimne) kalendripaeva jooksul TTK
ehitusinstituudilt stipendiumi kandidaatide nimekirja ja dokumentide saamisest
arvates.

6. Stipendiaadi kinnitab Tallinna Tehnikakdrgkooli rektor oma kaskkirjaga stipendiumi
rahastaja OU Watercom otsuse alusel 10 (kiimne) kalendripdeva jooksul hiljemalt 13.
novembriks 2023.

7. Konkursitulemuste avaldamine hiljemalt 15. novembril 2023.

8. TTK ehitusinstituut korraldab stipendiumi tGleandmise Urituse.

Allkirjastatud digitaalselt:

Evelyn Hekk Anti Hamburg
0oU Watercom Tallinna Tehnikakdrgkool
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